证券代码：688260                                 证券简称： 昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-004
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            ☑业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            □电话会议
□其他 

	参与单位名称
	线上参与公司2026年半年度业绩说明会的全体投资者

	会议时间
	2026年8月25日  10:00-11:00

	会议地点
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]价值在线（www.ir-online.cn）、网络互动方式

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理：王宾
董事会秘书：陈艳  
财务总监：颜荣崑
独立董事：曹瑞武

	投资者关系活动主要内容介绍
	问题1：公司上半年营收同比有大幅度增长，但净利润却下降，主要原因是什么？公司预计下半年净利润会由亏转盈么，或者说亏损幅度会大幅度缩小么？ 
答：2026年上半年，公司实现营业收入37,828.28万元，同比增长53.68%，主要系MLCC行业景气度向好、公司产能持续释放、需求增长等多重因素共同驱动。2026年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,126.49万元，亏损同比减少8.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,664.64万元，亏损同比减少7.23%。2026年上半年，公司营业收入实现大幅增长，但整体亏损状况未得到显著改善，主要受消费电子板块行业景气度偏弱、竞争加剧、产品定制化属性较强、生产制造成本相对较高等影响所致。后续，受益于MLCC行业发展、公司产能释放等，公司整体经营状况有望持续改善。
问题2：对于全年经营目标是否有调整？ 
答：公司将结合行业发展态势、外部市场环境及相关产业政策等开展实际经营管理工作，持续跟踪各项业务推进进度，稳步落实经营规划，公司对全年整体经营情况保持乐观。
问题3：公司下半年有无明确的扭亏路径？ 
答：公司将重点把握电子陶瓷行业发展机遇，加速推进产能提升和产品研发，着力推动MLCC业务的市场份额和盈利能力持续提升。
问题4：公司15亿扩产项目，首期7.5亿的资金落地情况怎么样？大概什么时候能实现单季度盈亏平衡？
答：公司控股子公司池州昀冢拟总投资15亿元人民币，分两期建设高性能MLCC生产项目。该项目与地方政府基金共同投资，首期投资额7.5亿元，目前项目公司已完成设立，项目各项工作持续推进。项目具体信息及公司经营情况请以公司在指定信息披露媒体发布的定期报告及相关公告为准。
问题5：消费电子板块行业景气度偏弱，公司在这一板块的竞争策略有所变化吗？
答：在消费电子业务方面，公司主要通过成本管控、优化低毛利订单、加大高附加值产品开发、拓展新兴领域的市场应用等举措推动该板块经营质量改善。
问题6：公司第四代CMI产品目前的市场拓展情况如何？
答：公司持续推动四代CMI产品在高端机型和旗舰机中的应用。目前第四代CMI产品（即IV-HD CMI）集成度高，能够有效节省摄像头模组空间，进一步提高了产品技术壁垒，市场竞争力持续保持行业领先地位。
[bookmark: OLE_LINK3]问题7：MLCC行业正经历典型的“K型分化”——高端市场量价齐升，日韩巨头攫取绝大部分利润；低端市场陷入价格红海。中国大陆厂商合计全球份额仅5.9%，替代空间巨大但路径分明。公司的MLCC战略，是做“全品类跟随者”，还是做“细分领域定义者”？三年内进入国内行业前列的具体含义是什么，是产能规模、技术层级，还是盈利能力？如果行业格局固化，公司的“不可替代性”在哪里？
[bookmark: _GoBack]答：MLCC属于兼具成长属性的周期性行业。目前，受AI服务器市场需求爆发拉动及新质生产力引领产业升级，行业竞争格局迎来变化，国内厂商高端产品导入节奏有望加快。公司作为MLCC行业新兴布局厂商，将紧抓行业发展窗口期，加速推进产品结构升级，通过产能释放，提升规模效应。公司始终以技术创新为驱动力，聚焦产品研发、核心技术突破，加速推动高容量、小尺寸等重点产品的研发与量产，构建差异化市场竞争力，积极提升业务盈利能力，契合行业高端化、国产化发展趋势，致力于成为行业领先的MLCC制造商。
问题8：如何评估当前的资金周转率，是否存在坏账风险？ 
答：公司高度重视营运资金管理，持续加强应收账款等营运资产管控，着力提升资金周转效率。通过建立健全客户信用管理体系及坏账风险防控机制，动态跟进客户回款情况，多措并举防范坏账风险。
问题9：最近公司股票跌幅较大是什么原因？
答：二级市场股价波动受宏观经济、市场情绪、行业周期等综合因素影响，敬请投资者注意投资风险。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动不涉及应当披露重大信息。

	附件清单
	无

	上传日期
	2026年8月26日



